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抗电镀油墨常见问题及解决方法

	问  题
	原因分析
	解决方法

	涂覆层厚度不均
	网印速度太慢
	加快网印速度

	
	刮胶不平整
	磨平刮胶

	
	网版高度过低
	调整网版高度

	涂层针孔
	板面不净
	环境洁净度差，尘粒多
	保证车间洁净度

	
	
	磨板机污染
	清洗磨板机后重新进行表面处理

	
	油墨中有不明油脂
	更换油墨

	油墨不干
	烘烤不足
	调整烘烤参数

	
	涂层太厚
	调整丝印各工艺参数

	抗蚀刻能力差（直接蚀刻板）
	板面不净 磨板处理不好
	重新进行表面处理

	
	油墨干燥性不足
	调整烘烤参数

	退膜不净
	药水温度或浓度太低
	提高其药水浓度或温度

	
	退膜机速度太快
	减慢退膜机速度

	
	喷淋压力不够
	调节喷淋压力

	渗 油
	刮胶硬度不够或锐利度、平整度不够
	磨平或更换刮胶

	
	丝印方向和角度不佳
	调整丝印方向和角度 

	
	丝印压力过大或速度太慢
	调整丝印参数

	
	网版问题
	更换新网版

	
	网距调整不当
	调整网距

	
	油墨问题
	更换油墨

	渗镀
	油墨附着力差
	烘烤不足
	调整烘烤参数

	
	
	板面不洁
	环境洁净度差、尘粒多
	保证车间空气洁净度

	
	
	
	磨板机污染
	清洗磨板机后重新进行表面处理

	
	
	
	前处理后之板受污染或静放时间过长
	重新进行表面处理

	
	湿流程药水攻击大
	药水温度高、浓度失调
	化验分析药水并调整

	
	
	处理时间过长
	缩短处理时间

	
	电镀时受外力过大
	降低受外力频率和幅度


